附件1.
成都高新区“岷山行动”计划
第二批新型研发机构需求榜单
	序号
	项目名称
	突破领域

	1
	宽带通信网络技术研究院
	围绕宽带光通信、物联网等领域，聚焦核心芯片、光传输设备、网络系统、物联网终端等产业链环节，开展高性能芯片、高速传输模组、新型网络架构等方面的技术攻关，搭建传输设备和通信网络的软硬件测试平台，形成宽带光通信和物联网的基础研究和技术开发体系，解决高速传输、高效路由交换、海量信息处理等核心环节的关键技术难题，推动形成高端通信芯片、光传输设备、网络与终端、高性能异构计算、信息处理与应用服务的产业集群，达到国际一流、国内领先水平。

	2
	柔性电子技术研究院
	围绕柔性电子领域，聚焦有机电子材料、纳米电子材料、生物电子材料、先进能源材料、印刷电子材料、塑料电子材料等产业链环节，开展柔性电子材料、新型器件结构以及制造工艺方面的研究，搭建柔性电子工艺验证试验线，形成柔性电子材料、器件以及制造工艺的理论研究和开发体系，解决柔性电子元器件长寿命和柔性电子元器件高可靠封装等关键技术难题，推动一批柔性显示、柔性电池、柔性芯片、可穿戴等应用领域的产业化成果，填补国内空白，达到国内领先水平。

	3
	脑科学技术研究院
	聚焦国家在脑科学与类脑研究领域的战略需求，重点围绕脑疾病的诊断与治疗、脑发育与认知行为、类脑人工智能、脑机接口等方面开展科技攻关，建立脑结构与功能知识图谱、脑生物样本库和共性技术平台，解决重大脑疾病智能诊断、脑功能仿真调控、脑认知动力学等关键技术难题，促进健康人群认知能力提升，实现在神经和精神系统疾病诊疗与康复的突破，加快智能穿戴设备、诊疗预警系统、高端医疗设备制造等应用领域的创新成果转化，形成有国内外影响力的脑科学研究专业人才队伍和产业集群，加快推动我国在该领域的重大跨越。

	4
	合成生物学应用技术研究院
	围绕小分子药物创新和绿色制造重大需求，利用合成生物技术手段，解决新生化反应设计、大片段基因编辑、酶蛋白理性设计、高通量筛选、细胞工厂构建、生物合成工艺智能控制等关键技术难题，构建小分子药物生物制造途径解析、小分子药物结构改造技术平台，加速小分子药物人工合成的绿色替代，率先在国内实现合成生物技术在小分子药物创制中的产业化示范，形成有国际竞争力的合成生物学应用技术端的药物研发平台、专业人才队伍和产业集群。

	5
	数字孪生技术研究院
	围绕绿色超算集群、三维引擎和渲染等产业链环节，开展对物理空间实体的外形、内部结构、约束和控制算法等全数字化的三维图形/模型渲染相关的算法研究，搭建采用云计算架构和超级集群并行计算云渲染平台，形成数字孪生技术超算、实时渲染等理论研究和开发体系，解决数字孪生各场景研发新的区块链架构、优化的共识算法和加密算法等方面关键技术难题，推进一批数字孪生技术在创意设计、游戏动漫、虚拟直播、医学分析等领域应用项目成果产业化。核心关键技术达到国内领先水平。

	6
	工业软件技术研究院
	围绕工业研发设计类软件、生产制造类软件关键核心技术，聚焦航空航天、电子信息、高端装备、生物制药等国家重大行业应用需求，开展工业软件“卡脖子”技术研究，搭建工业软件协同创新平台，包括PLM、CAX、EDA、PLC、MES、DCS、ELN等平台，形成可替代的特色纯软件或嵌入式软件产品，提供“软件+服务”的整体解决方案，核心关键技术达到国内领先水平。

	7
	人工智能芯片技术研究院
	围绕人工智能芯片、类脑芯片、核心智能算法、机器深度学习等领域，聚焦人工智能算法、处理器、加速器等软硬件关键环节，开展人工智能芯片超低功耗、边缘计算、深度自适应学习等研究，并在学习推理决策、图像图形、语音视频等方面开展应用技术研究，搭建人工智能芯片设计和测试开放平台、深度学习框架开源算法平台等，形成神经网络算法等前沿理论和开发体系，解决现有芯片在功耗、效能、成本和时延等方面关键技术难题，推动在自动驾驶、智慧安防、智慧医疗等领域形成一批产业化成果，技术达到国内领先水平。

	8
	电磁环境适应技术研究院
	围绕电磁环境领域，聚焦电子系统在复杂电磁环境下稳定、可靠、安全应用能力建设，开展电磁环境适应性设计验证、危害预警、安全管控等基础理论与前沿技术研究，搭建电磁兼容设计、验证、控制等方面的公共技术平台，形成集电磁监测、识别、仿真、测试、评估、管控于一体的技术开发体系，解决电子系统全生命周期电磁环境适应性“卡脖子”问题，推动一批工业设计软件、测试验证平台、监测管理等项目成果产业化，达到国际一流水平。

	9
	智能传感技术研究院
	围绕物联网应用领域，聚焦智能传感材料与元器件、芯片设计、核心模块、系统集成等产业链环节，开展新型传感材料、低功耗AI硬件架构、智慧物联平台、人机交互技术等核心关键技术研究，搭建智能传感可靠性测试与验证公共技术平台，形成“云管端”的理论研究和产品开发体系，解决超微型、超低功耗的智能传感软硬件设计关键技术难题，突破超低功耗、高可靠性芯片设计“卡脖子”问题，开发出智能硬件、可穿戴设备、智慧机器人等一系列产品，推动一批智能化、低功耗、微型化智能传感项目成果产业化，达到国内领先水平。

	10
	生物芯片技术研究院
	围绕生物与芯片领域前沿技术的交叉融合，聚焦国家在新一代前沿生物技术体系与智能生物微电子系统相结合的元器件共性设计、材料兼容性、核心模块搭建、系统集成等产业链中各环节关键技术的攻关需求，开展新型生物材料、生物微加工技术、生物微电子技术、生物大数据人工智能分析及在体外精准诊断、再生医学等领域应用的前沿技术研究，搭建面向恶性肿瘤等重大疾病精准诊断和精准治疗医工相结合的公共技术平台，形成具有国际先进性的智能生物微电子系统产业化标准和开发体系，填补人源化生物芯片（产业化）的国内空白，构建国际领先的生物微电子项目集群。

	11
	集成电路光刻工艺核心材料技术研究院
	围绕下一代半导体产业先进材料技术领域，聚焦集成电路光刻工艺中的光刻胶核心材料产业环节，开展极紫外光刻胶分子结构设计、合成、纯化设备及工艺技术研究，搭建极紫外光刻技术研究平台，形成极紫外光刻胶感光种的生存及迁移，实现光刻胶胶膜性质可控的技术体系，解决光刻胶树脂结构设计、合成及纯化，感光活性体系构效、配方一致性等关键技术难题，突破极紫外光刻胶“卡脖子”产业化技术瓶颈，推动极紫外光刻胶树脂合成、纯化、极紫外光活性材料、配方一致性制备等技术项目成果产业化，达到国际一流水平。

	12
	航空电子技术研究院
	围绕民用飞机、通航飞机机载航空电子系统、地面设备的关键技术、试验方法、适航技术等领域，聚焦航空电子系统等产业链环节，开展空天地一体化网络通信技术、机载传感器综合技术、综合控制显示技术、核心处理系统技术、数据融合技术和自主适航技术等关键核心技术攻关，搭建面向航空电子综合系统研发、可靠性测试与验证、适航验证等公共技术平台，推动高度综合化航空电子系统、通导系统、综合射频传感器等创新产品产业化，关键技术与国际一流水平同步。



